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Stiftleisten mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Löt-
stiftlänge ist für Wellenlötanwendungen optimiert. Die
Stiftleisten bieten Platz für Beschriftungen und können ko-
diert werden.

Allgemeine Bestelldaten

 
Best.-Nr. 2775050000
Art SL 7.62/08/180B 3.2SN GN BX
GTIN (EAN) 4064675040064
VPE 50 Stück
Verpackung Box
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=2775050000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 4,22 g    
 

Systemkennwerte
 
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss   Raster in mm (P) 7,62 mm
Raster in Zoll (P) 0,3 "   Abgangswinkel 180°
Polzahl 8   Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Polreihenzahl 1    
 

Werkstoffdaten
 
Isolierstoff PBT   Farbe blassgrün
Farbtabelle (ähnlich) RAL 6021   Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg   Kontaktoberfläche verzinnt
Betriebstemperatur, min. -50 °C   Betriebstemperatur, max. 100 °C
 

Bemessungsdaten nach IEC
 
Bemessungsstrom, max. Polzahl
(Tu=20°C) 17 A

  Bemessungsstrom, min. Polzahl
(Tu=40°C) 16 A

Bemessungsspannung bei Überspan-
nungsk./Verschmutzungsgrad II/2 800 V

  Bemessungsspannung bei Überspan-
nungsk./Verschmutzungsgrad III/2 630 V

Bemessungsstoßspannung bei Über-
spannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 6 kV

  Bemessungsstoßspannung bei Über-
spannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 6 kV

 

Verpackungen
 
Verpackung Box   VPE Länge 0 mm
VPE Breite 0 mm   VPE Höhe 0 mm
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC002637   ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637   ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637   ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02   ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01   ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01   ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01    
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
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Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Lötprofil
Empfohlene Wellen-Lötprofile

Technische Änderungen vorbehalten

Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei 
Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von 
Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:
- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate 

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen  Löttemperatur 
von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.
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Typisches Verfahren
Verfahrensgrenzen
Temperatur auf der LeiterplatteAufheizrate < 3 °K/s

255 °C
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Einzelwelle:
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Typisches Verfahren
Verfahrensgrenzen
Temperatur auf der Leiterplatte

 Gesamtkontaktzeit max. 10 sec.

ca. 150 °C

Doppelwelle:


